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	1
	彩色多普勒超声诊断仪
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	否
	二类
	自合同签订生效之日60天内


投标人应提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》
供应商应具备以下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《第二类医疗器械经营备案凭证》（若二类医疗器械经营备案和三类医疗器械经营许可两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）。
投标人的总体要求:
售后服务要求：1、提供产品的相关技术文件；2.所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；3.供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。 
质保期满后维保服务方案：1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺
安装调试验收及培训：1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。2、调试方法、程序及关键点。3、产品验收方案。4、对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。
综合实力：1、投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。2、制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力。制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置。
技术参数
一、设备使用单位：上海市青浦区中医医院
二、设备名称：彩色多普勒超声诊断仪
三、设备数量：1台
四、所属医疗设备类别：二类
五、是否可以采购进口产品：否
六、总体要求：
6.1制造商在中国境内有相应的维修机构。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
6.2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
6.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料。
6.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
6.5供应商需提供彩色多普勒超声诊断仪3年或以上原厂售后服务承诺，提供承诺函并加盖厂家公章。
6.6如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。
七、技术规格、参数及要求：
1.主机成像系统
1.1▲显示器要求：≥23英寸彩色液晶显示器（亮度可对比度通过预设可调），≥10英寸彩色触摸屏。
1.2▲ 全域聚焦技术，可实现全域无聚焦点或聚焦带的高清成像，全场图像均匀一致。
1.3 组织谐波成像，≥3种不同方式的组织谐波成像。
1.4▲ 具备造影成像技术、彩色多普勒成像技术、彩色多普勒能量图技术、方向性能量图技术，并配备一体化超声造影专用软硬件模块，集成超微血流成像技术，支持多时相动态灌注成像及造影定量分析。
1.5探头接口≥4个，全激活、相互通用。
1.6 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥14 bit。
1.7数字化二维灰阶成像及M型显像单元。
1.8 解剖M型技术,可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。
1.9 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)。
1.10 智能图像一键优化技术，一键快速实时优化二维、频谱、彩色多普勒及造影图像，可实现增益、标尺、基线、ROI位置、彩色偏转、多普勒取样门等多个参数的自动调节。
1.11▲ 系统动态范围≥330dB（提供技术白皮书）
1.12▲ 具备剪切波定量弹性成像，动态显示二维剪切波弹性成像图。
1.12.1支持凸阵探头、线阵探头和腔内探头。
1.12.2具备组织硬度定量分析软件、剪切波速度，定量组织的硬度信息。
1.12.3具有质控稳定性指数、质控图、质控指数等质控形式，可自动生成剪切波弹性检查数据报告，报告中包含平均数、中位数、IQR/Median等量化数据。
2.测量/分析和报告
2.1 全自动左心射血分数及组织多普勒（心脏功能）测量与分析。
2.2 血管血流测量与分析。
2.3 血管内中膜自动测量。
2.4 肝肾比自动测量。
2.5 血管指数分析工具。
2.6 2D直方图分析工具。
3.回放和数据存储
3.1 二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放。
3.2▲ 回放重现：2D灰阶图像回放≥9900帧。
3.3 内置超声图像存档与病案管理功能。
3.4 同屏对比多个不同模式的动态、静态图像。
3.5▲ 采用内置双盘设置，包括固态盘SSD和硬盘HDD。
4.探头规格
4.1 性能：宽频可变频成像技术，灰阶、彩色、频谱支持独立变频，中心频率可视可调、具体频率数值可显示，二维成像频点可视可调≥13段，彩色成像频点可视可调≥8段。
4.2▲ 系统最大成像深度≥50cm（依据探头）
4.3▲ 探头个数：≥4个。扫描频率：单晶体凸阵探头1.5-6.5MHz、线阵探头3.5-15.0 MHz、腔内凸阵探头3.0-11.0 MHz、单晶体相控阵探头：2.0-5.0MHZ。系统最大成像深度≥50cm（依据探头）。
4.4▲ 取样宽度及位置范围：至少包括0.3mm-20mm，多级可调。
5.配置清单
5.1 中文报告工作站
5.2耦合剂加热器
